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 报告说明: 

     博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国半导体材料行业竞争情分析与投资前景研究报

告》共十六章。首先介绍了半导体材料相关概述、中国半导体材料市 场运行环境等，接着分

析了中国半导体材料市场发展的现状，然后介绍了中国半导体材料重点区域市场运行形势。

随后，报告对中国半导体材料重点企业经营状况分 析，最后分析了中国半导体材料行业发展

趋势与投资预测。您若想对半导体材料产业有个系统的了解或者想投资半导体材料行业，本

报告是您不可或缺的重要工具。   

    半导体材料是指电阻率在10-3~108&Omega;cm，介于金属和绝缘体之间的材料。半导体材料

是制作晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器件的重要基础材料，支撑着通信、计算

机、信息家电与网络技术等电子信息产业的发展。电子信息产业规模最大的是美国。近几年

来，中国电子信息产品以举世瞩目的速度发展，半导体材料及应用已成为衡量一个国家经济

发展、科技进步和国防实力的重要标志。 

 

 第一章 半导体材料行业发展概述 

 第一节 半导体材料的概述 

 一、半导体材料的定义 

 二、半导体材料的分类 

 三、半导体材料的特点 

 四、化合物半导体材料介绍 

 第二节 半导体材料特性和制备 

 一、半导体材料特性和参数 

 二、半导体材料制备 

 第三节 产业链结构及发展阶段分析 

 一、半导体材料行业的产业链结构 

 二、半导体材料行业发展阶段分析 

 三、行业所处周期分析 

 

 第二章 全球半导体材料行业发展分析 

 第一节 世界总体市场概况 



 一、全球半导体材料的进展分析 

 二、全球半导体材料市场发展现状 

 三、第二代半导体材料砷化镓发展概况 

 四、第三代半导体材料GaN发展概况 

 第二节 世界半导体材料行业发展分析 

 一、2010年世界半导体材料行业发展分析 

 二、2011年世界半导体材料行业发展分析 

 三、2011年半导体材料行业国外市场竞争分析 

 第三节 主要国家或地区半导体材料行业发展分析 

 一、美国半导体材料行业分析 

 二、日本半导体材料行业分析 

 三、德国半导体材料行业分析 

 四、法国半导体材料行业分析 

 五、韩国半导体材料行业分析 

 六、台湾半导体材料行业分析 

 

 第三章 我国半导体材料行业发展分析 

 第一节 2010年中国半导体材料行业发展状况 

 一、2010年半导体材料行业发展状况分析 

 二、2010年中国半导体材料行业发展动态 

 三、2010年半导体材料行业经营业绩分析 

 四、2010年我国半导体材料行业发展热点 

 第二节 2011年半导体材料行业发展机遇和挑战分析 

 一、2011年半导体材料行业发展机遇分析 

 二、2011年金融危机对半导体材料行业影响 

 第三节 2011年中国半导体材料市场供需状况 

 一、2011年中国半导体材料行业供给能力 

 二、2011年中国半导体材料市场供给分析 

 三、2011年中国半导体材料市场需求分析 

 四、2011中国半导体材料产品价格分析 

 

 第四章 半导体材料产业经济运行分析 



 第一节 营运能力分析 

 一、2010年营运能力分析 

 二、2011年营运能力分析 

 第二节 偿债能力分析 

 一、2010年偿债能力分析 

 二、2011年偿债能力分析 

 第三节 盈利能力分析 

 一、资产利润率 

 二、销售利润率 

 第四节 发展能力分析 

 一、资产年均增长率 

 二、利润增长率 

 

 第五章 半导体产业分析 

 第一节 全球半导体行业发展分析 

 一、2010年全球半导体厂商竞争情况 

 二、2011年全球半导体厂商竞争情况 

 三、2010年全球半导体行业发展分析 

 四、2010年金融危机对行业影响分析 

 五、2011年全球半导体行业发展形势 

 第二节 中国半导体产业发展分析 

 一、2010年中国半导体采购情况分析 

 二、2010年中国半导体市场增长分析 

 三、2010年中国半导体市场规模分析 

 四、2010年中国半导体行业投资分析 

 五、2011年中国半导体行业发展形势 

 第三节 半导体照明行业发展分析 

 一、2010年中国半导体照明产业数据 

 二、2010年中国半导体照明产业分析 

 三、半导体照明市场应用前景分析 

 四、七大半导体照明产业发展规划 

 第四节 半导体设备行业发展分析 



 一、2010年全球半导体设备的出货额 

 二、2011年全球半导体设备销售预测 

 三、2010年本土半导体设备发展分析 

 四、2011年半导体设备市场增长预测 

 第五节 半导体行业发展预测 

 一、2010年全球半导体材料市场预测 

 二、2010年中国半导体材料发展前景 

 三、2005-2010年半导体行业的复合增长率 

 四、半导体材料市场增长预测 

 

 第六章 主要半导体材料发展分析 

 第一节 硅晶体 

 一、国内外多晶硅产业概况 

 二、单晶硅和外延片发展概况 

 三、中国硅晶体材料产业特点 

 四、我国多晶硅产业发展现状分析 

 五、2011-2010年多晶硅行业发展趋势 

 第二节 砷化镓 

 一、砷化镓产业发展概况 

 二、砷化镓材料发展概况 

 三、我国砷化镓产业链发展情况分析 

 四、砷化镓产业需求分析 

 第三节 GaN 

 一、GaN材料的特性与应用 

 二、GaN的应用前景 

 三、GaN市场发展现状 

 四、GaN产业市场投资前景 

 第四节 碳化硅 

 一、碳化硅概况 

 二、碳化硅生产企业分析 

 三、国内碳化硅晶体发展情况 

 四、2011-2010年碳化硅市场发展趋势 



 第五节 其他半导体材料 

 一、非晶半导体材料概况 

 二、宽禁带氮化镓材料发展概况 

 三、可印式氧化物半导体材料技术发展 

 

 第七章 主要半导体市场分析 

 第一节 LED产业发展 

 一、全球LED产业发展概况 

 二、中国LED产业发展概况 

 三、我国半导体照明市场应用情况 

 四、2010年LED产业资源整合分析 

 五、2011-2010年中国LED产业发展预测 

 第二节 电子元器件市场 

 一、我国电子元器件产业发展前景分析 

 二、电子元件产业升级分析 

 三、2010年电子元器件收入利润分析 

 四、2011年电子元器件市场渠道供应趋势分析 

 五、2010年电子元器件市场预测 

 第三节 集成电路 

 一、2010年半导体集成电路产量分析 

 二、2010年中国集成电路市场运行分析 

 三、2010年集成电路产业的总体发展趋势 

 四、2011年我国集成电路市场规模预测 

 五、未来集成电路技术发展趋势 

 第四节 半导体分立器件 

 一、2010年半导体分立器件产量分析 

 二、2011年半导体分立器件市场发展态势 

 三、2011年半导体分立器件市场预测 

 第五节 其他半导体市场 

 一、半导体气体与化学品产业发展概况 

 二、IC光罩市场发展概况 

 



 第八章 半导体材料产业发展地区比较 

 第一节 长三角地区 

 一、竞争优势 

 二、发展状况 

 三、2011-2015年发展前景 

 第二节 珠三角地区 

 一、竞争优势 

 二、发展状况 

 三、2011-2015年发展前景 

 第三节 环渤海地区 

 一、竞争优势 

 二、发展状况 

 三、2011-2015年发展前景 

 第四节 东北地区 

 一、竞争优势 

 二、发展状况 

 三、2011-2015年发展前景 

 第五节 西部地区 

 一、竞争优势 

 二、发展状况 

 三、2011-2015年发展前景 

 

 第九章 半导体材料行业竞争格局分析 

 第一节 行业竞争结构分析 

 一、现有企业间竞争 

 二、潜在进入者分析 

 三、替代品威胁分析 

 四、供应商议价能力 

 五、客户议价能力 

 第二节 行业集中度分析 

 一、市场集中度分析 

 二、企业集中度分析 



 三、区域集中度分析 

 第三节 行业国际竞争力比较 

 一、生产要素 

 二、需求条件 

 三、支援与相关产业 

 四、企业战略、结构与竞争状态 

 五、政府的作用 

 第四节 半导体材料制造业主要企业竞争力分析 

 一、重点企业资产总计对比分析 

 二、重点企业从业人员对比分析 

 三、重点企业全年营业收入对比分析 

 四、重点企业出口交货值对比分析 

 五、重点企业利润总额对比分析 

 六、重点企业综合竞争力对比分析 

 第五节 半导体材料行业竞争格局分析 

 一、2010年半导体材料制造业竞争分析 

 二、2010年中外半导体材料产品竞争分析 

 三、国内外半导体材料竞争分析 

 四、我国半导体材料市场竞争分析 

 五、我国半导体材料市场集中度分析 

 六、2011-2015年国内主要半导体材料企业动向 

 

 第十章 半导体材料企业竞争策略分析 

 第一节 半导体材料市场竞争策略分析 

 一、2011年半导体材料市场增长潜力分析 

 二、2011年半导体材料主要潜力品种分析 

 三、现有半导体材料产品竞争策略分析 

 四、潜力半导体材料品种竞争策略选择 

 五、典型企业产品竞争策略分析 

 第二节 半导体材料企业竞争策略分析 

 一、金融危机对半导体材料行业竞争格局的影响 

 二、金融危机后半导体材料行业竞争格局的变化 



 三、2011-2015年我国半导体材料市场竞争趋势 

 四、2011-2015年半导体材料行业竞争格局展望 

 五、2011-2015年半导体材料行业竞争策略分析 

 六、2011-2015年半导体材料企业竞争策略分析 

 

 第十一章 主要半导体材料企业竞争分析 

 第一节 有研半导体材料股份有限公司 

 一、企业概况 

 二、竞争优势分析 

 三、经营状况 

 四、2011-2015年发展战略 

 第二节 天津中环半导体股份有限公司 

 一、企业概况 

 二、竞争优势分析 

 三、经营状况 

 四、2011-2015年发展战略 

 第三节 峨嵋半导体材料厂 

 一、企业概况 

 二、竞争优势分析 

 三、经营状况 

 四、2011-2015年发展战略 

 第四节 四川新光硅业科技有限责任公司 

 一、企业概况 

 二、竞争优势分析 

 三、经营状况 

 四、2011-2015年发展战略 

 第五节 洛阳中硅高科技有限公司 

 一、企业概况 

 二、竞争优势分析 

 三、经营状况 

 四、2011-2015年发展战略 

 第六节 宁波立立电子股份有限公司 



 一、企业概况 

 二、竞争优势分析 

 三、经营状况 

 四、2011-2015年发展战略 

 第七节 宁波康强电子股份有限公司 

 一、企业概况 

 二、竞争优势分析 

 三、经营状况 

 四、2011-2015年发展战略 

 第八节 南京国盛电子有限公司 

 一、企业概况 

 二、竞争优势分析 

 三、经营状况 

 四、2011-2015年发展战略 

 

 第十二章 半导体材料行业发展趋势分析 

 第一节 2011年发展环境展望 

 一、2011年宏观经济形势展望 

 二、2011年政策走势及其影响 

 三、2011年国际行业走势展望 

 第二节 2011年半导体材料行业发展趋势分析 

 一、2011年技术发展趋势分析 

 二、2011年产品发展趋势分析 

 三、2011年行业竞争格局展望 

 第三节 主要半导体材料的发展趋势 

 一、硅材料 

 二、GaAs和InP单晶材料 

 三、半导体超晶格、量子阱材料 

 四、一维量子线、零维量子点半导体微结构材料 

 五、宽带隙半导体材料 

 六、光子晶体 

 七、量子比特构建与材料 



 第四节 2011-2015年中国半导体材料市场趋势分析 

 一、半导体材料市场趋势总结 

 二、2011-2015年半导体材料发展趋势分析 

 三、2011-2015年半导体材料市场发展空间 

 四、2011-2015年半导体材料产业政策趋向 

 五、2011-2015年半导体材料技术革新趋势 

 六、2011-2015年半导体材料价格走势分析 

 

 第十三章 未来半导体材料行业发展预测 

 第一节 2011-2015年国际半导体材料市场预测 

 一、2011-2015年全球半导体材料行业产值预测 

 二、2011-2015年全球半导体材料市场需求前景 

 三、2011-2015年全球半导体材料市场价格预测 

 第二节 2011-2015年国内半导体材料市场预测 

 一、2011-2015年国内半导体材料行业产值预测 

 二、2011-2015年国内半导体材料市场需求前景 

 三、2011-2015年国内半导体材料市场价格预测 

 第三节 2011-2015年市场消费能力预测 

 一、2011-2015年行业总需求规模预测 

 二、2011-2015年主要产品市场规模预测 

 三、2011-2015年市场供应能力预测 

 

 第十四章 半导体材料行业发展环境分析 

 第一节 国内半导体材料经济环境分析 

 一、GDP历史变动轨迹分析 

 二、固定资产投资历史变动轨迹分析 

 三、2011年中国半导体材料经济发展预测分析 

 第二节 中国半导体材料行业政策环境分析 

 

 第十五章 半导体材料行业投资机会与风险 

 第一节 行业活力系数比较及分析 

 一、2011年相关产业活力系数比较 



 二、2009-2010行业活力系数分析 

 第二节 行业投资收益率比较及分析 

 一、2011年相关产业投资收益率比较 

 二、2009-2010行业投资收益率分析 

 第三节 半导体材料行业投资效益分析 

 一、半导体材料行业投资状况分析 

 二、2011-2015年半导体材料行业投资效益分析 

 三、2011-2015年半导体材料行业投资趋势预测 

 四、2011-2015年半导体材料行业的投资方向 

 五、2011-2015年半导体材料行业投资的建议 

 六、新进入者应注意的障碍因素分析 

 第四节 影响半导体材料行业发展的主要因素 

 一、2011-2015年影响半导体材料行业运行的有利因素分析 

 二、2011-2015年影响半导体材料行业运行的稳定因素分析 

 三、2011-2015年影响半导体材料行业运行的不利因素分析 

 四、2011-2015年我国半导体材料行业发展面临的挑战分析 

 五、2011-2015年我国半导体材料行业发展面临的机遇分析 

 第五节 半导体材料行业投资风险及控制策略分析 

 一、2011-2015年半导体材料行业市场风险及控制策略 

 二、2011-2015年半导体材料行业政策风险及控制策略 

 三、2011-2015年半导体材料行业经营风险及控制策略 

 四、2011-2015年半导体材料行业技术风险及控制策略 

 五、2011-2015年半导体材料同业竞争风险及控制策略 

 六、2011-2015年半导体材料行业其他风险及控制策略 

 

 第十六章 半导体材料行业投资战略研究 

 第一节 半导体材料行业发展战略研究 

 一、战略综合规划 

 二、技术开发战略 

 三、业务组合战略 

 四、区域战略规划 

 五、产业战略规划 



 六、营销品牌战略 

 七、竞争战略规划 

 第二节 对我国半导体材料品牌的战略思考 

 一、企业品牌的重要性 

 二、半导体材料实施品牌战略的意义 

 三、半导体材料企业品牌的现状分析 

 四、我国半导体材料企业的品牌战略 

 五、半导体材料品牌战略管理的策略 

 第三节 半导体材料行业投资战略研究 

 一、2011年电子信息产业投资战略 

 二、2011年半导体材料行业投资战略 

 三、2011-2015年半导体材料行业投资战略 

 四、2011-2015年细分行业投资战略 
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